Aktivita CLOVEK ROZUMNY ALEBO KONZUMNY?

Autor: Ing. Sofia Suliova, Stredna Odborna Skola Elektrotechnicka, Zilina
Cesta na kurikulum:

PREDMET ROCNIK TEMATICKY
CELOK

Elektrotechnické 1. Roénik SS e Druhy
materialy elektrotechnick
ych materialov
a ochrana
Zivotného
prostredia

Minutaz: 1 vyuCovacia hodina
Potrebujem: Tabulka €.1: Prvky, z ktorych sa sklada mobil — 1 tabulka pre

skupinu 4 Ziakov Tabulka €. 2: Rozdelenie elektrotechnickych materialov
podfa SkVP — 1 tabulka pre skupinu 4 Ziakov

Provokaéna myslienka: Konzumny — Rozumny — Prirodny. M§j rebricek
hodnét. Moja zodpovednost.

Krok po kroku
Aktivita A: Oboznamte ziakov so zakladnymi pojmami:
1. Clenenie odpadov (nebezpeéné a ostatné)
2. Charakteristika nebezpecného odpadu
3. Odpad: Elektrické a elektronické zariadenia
4. NebezpecCenstvo mobilnych telefénov na skladke
5. Oznacenie likvidacie na mobile
Aktivita B: Skupinova
6. Ziakov rozdelte do 4-8lennych skupin

7. Kazdej skupine rozdajte jednu tabufku €. 1: Prvky, z ktorych sa sklada
mobil

8. Kazdej skupine rozdajte jednu tabutku €. 2: Rozdelenie
elektrotechnickych materialov podla SkVP



9. Ziaci priradia jednotlivé prvky ztabulky &. 1 do tabulky &. 2 podlia
definovaného rozdelenia

10. Vyhodnotte spravnost priradenia
11. Diskutujte o moznostiach minimalizacie odpadu (likvidacia mobilu)

alebo znovu pouzitia mobilu ( bazar, inzercia, dar priatelom, rodine,... az
potom zberné dvory alebo spat do predajne)

Prilohy
Priloha 1
Tabulka €. 1: Prvky, z ktorych sa sklada mobil (idaje su rézne podla druhu mobilu )
Prvok Forma, umiestnenie Priblizny obsah Karcinogén
Pb Elektronické sustava obvodov Sn-Pb spajky 159 ano + jed
Cd NiCd batérie, v pokovovanych kontaktoch 25 % hmotnosti ano
a prepinacoch v elektronickom obvode
Be Zliatina Cu +Be (98 % Cu) v spojoch 0,19 ano
vonkajSich drotov
Co V Li—lon (Li ibnova batéria) ano
Ni NiCd batérie, ocelové zliatiny ano + alergén
Hg Ortutova vybojka — staré MB 0,019 neurolog. jed
Ag Elektronika a klavesnicove kontakty niekolko g nie
As GaAs v mikroelektronike v sustave obvodov do 1 mg Ano
Sn Pb spajky v doske ploSnych spojov Stopy Nie
Zn Batérie, sUstava elektronickych obvodov Nie
Cu Sustava elektronickych obvodov 16% (najviac) Nie
Br Doska plosnych spojov Ano
Al 2%
Fe 5%
Pt
Au
Sklo, 16%
keramika
plasty Obal, nabijacka 1/3

Tabulka &. 2: Rozdelenie elektrotechnickych materialov podla SkVP

Druh materialu Prvok

Technické zelezo

Vodivé materialy

Odporové materialy

Kovy s nizkou teplotou tavenia

Kovy s vysokou teplotou tavenia

Drahé kovy

Polovodi¢ové materialy

Izolanty tuhého skupenstva - anorganické

Izolanty tuhého skupenstva — organické

Izolanty tuhého skupenstva — syntetické

Izolanty kvapalného skupenstva

Iné




Priklad vyplnenej tabulky €. 2

Druh materialu Prvok
Technické zelezo Fe
Vodivé materialy Cu, A, Be
Odporové materidly Ni
Kovy s nizkou teplotou tavenia Pb, Cd, Hg, Sn, Zn
Kovy s vysokou teplotou tavenia Co, Ni
Drahé kovy Ag, Pt, Au
PolovodiCové materialy GaAs

Izolanty tuhého skupenstva - anorganické

Sklo, keramika

Izolanty tuhého skupenstva — organické

Izolanty tuhého skupenstva — syntetické Plast
Izolanty kvapalného skupenstva
Iné Br

Oznacenie likvidacie na mobile




